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项目 参数 可选参数

CPU 飞腾D2000+X100 8核 主频：2.3GHz 处理器

Intel I9/ I7/I5 六/七/八九代多核多线程处理器

瑞芯微RK3588处理器（国产化主板）

操作系统 银河麒麟V10

Windows 7系统

Ubuntu系统

统信系统（国产化主板）

锂电池 常温续航≥4h

整机功耗 70W

电源

交流适配器 200W 输入：100-240V~50/60Hz 4.0A

                            输出：19.0V—10.53A



120W/190W等适配器，电源输入支持9~36V宽压

内存 8GB/DDR4 内存最大支持32GB

硬盘 512G SSD 可选M.2/SATA固态盘，容量≥256GB

显示

15.6＂FHD TFT LCD；1920*1080分辨率；亮度500cd/m²

显示面积：344.16(H)*193.59(V)mm

13.3＂FHD TFT LCD

17.3＂FHD TFT LCD

I/O接口

常规接口：4*USB接口；1*DP；1*LAN；1*SIM卡槽；

麦克风耳机二合一音频口；

航插：1*DC 19V电源输入接口

航插可根据客户指定型号更换

国产化主板：Type-C接口；DP接口；TF卡槽；SD卡槽

无线网络通讯 / GPS/蓝牙/WiFi/4G

键盘 ABS键盘 硅胶键盘

重量 5.1 Kg

整机尺寸 不含护角：385*270*53mm；含护角：395*278*64mm

材质 铝合金材质，表面阳极氧化 镁铝合金材质；表面烤漆

器件等级 工业级

颜色 灰色 可选其他颜色

环境参数

工作温度：-20~55℃

存储温度：-25~60℃

低温可选-40℃

振动&冲击满足GJB150相关要求

电磁兼容满足GJB151B相关要求
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